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Abstract (en)
The pin connection system functions between a first base (1), which can be a rear wall with a blade strip, and a second base (3), on which a
corresponding spring strip is fitted. For centering and encoding, on the first base a vertically extending guide pin (6) is arranged on which is fitted
an encoding key (7). On bringing together the first and second bases, the encoding key fits into an encoding box (8) with a corresponding counter
encoding key (11). The guide pin is clamped by a spring (10) in the encoding box. Centering of the guide pin in the encoding box is by means of
working together of the encoding key and the counter encoding key.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Steckverbindungssystem zwischen einer ersten Unterlage (1), welche zum Beispiel eine Rückwand mit einer Messerleiste
(2) sein kann, und einer zweiten Unterlage (3), auf welcher eine entsprechende Federleiste (4) montiert ist. Zur Zentrierung und Codierung ist
an der ersten Unterlage ein senkrecht abstehender Führungsstift (6) mit einem aufgeschobenen Codierschlüssel (7) angeordnet, welcher beim
Zusammenstecken der ersten Unterlage (1) und der zweiten Unterlage (3) in eine Codierbox (8) mit einem entsprechenden Gegencodierschlüssel
(11) beim Steckverbindungsvorgang eingeführt wird. Der Führungsstift (6) wird über eine Feder (10) in der Codierbox (8) geklemmt. Bei
Führungsstiften nach der IEC 1076-4-102 erfolgt die Zentrierung des Führungsstiftes (6) in der Codierbox (8) durch das Zusammenwirken von
Codierschlüssel (7) und Gegencodierschlüssel (11). Um bei längeren Führungsstiften eine Beschädigung der Feder (10) in der Codierbox (8) zu
vermeiden, ist erfindungsgemäß in die Codierbox (8) zwischen dem Gegencodierschlüssel (11) und der Feder (10) ein zusätzliches Zentrierteil (12)
eingefügt. <IMAGE>
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